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Det är upp till dig att 
starta eller avsluta 
thermoSECT-läget 
efter behov, vilket 
möjliggör avsevärt ökad 
arbetshastighet.

Optimera 
balansen mellan 
dissekerings-
hastighet, 
värmepåverkan 
och försegling.
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TriSect rapide®

Dissekering och försegling  
i ett enda steg

https://de.erbe-med.com/de-en/
https://podcastb0e4aa.podigee.io/
https://www.youtube.com/user/erbemed
https://www.linkedin.com/company/erbe-elektromedizin/mycompany/
https://www.medical-videos.com/
https://erbe-med.com/fileadmin/pdf/company/Terms_of_use_EN.pdf


Lista över marknadsföringsanspråk 
D220145, V000

Länkar till ytterligare innehåll 
är endast tillgängliga online.

Plugga in och 
använd 

Dissekera och försegla
Allt i ett steg

Koppla in TriSect rapide®  
och njut av att arbeta  
med våra anpassade lägen 
thermoSECT eller softCOAG  
på din VIO® 3-arbetsstation.

Du kommer att se skillnaden.

Arbeta med mindre  
termisk påverkan

Du kan använda variabel  
hemostas

Snabba upp din 
dissektion

PRODUKT- 
PORTFÖLJ

Fyra instrument i  
längderna 140 mm,  

200 mm, 350 mm och 
450 mm

 ▻ Minska värmespridningen till intilliggande vävnad och 
undvik oavsiktlig överhettning*.

 ▻ Operera även nära kritiska strukturer, den laterala 
termiska spridningen är lägre än 1 mm

 ▻ Detta garanterar en säker hantering: Snabb kylning 
av käften till 60° C efter aktivering av dissekering och 
försegling

*Baksidans temperatur vid käftarna är under 100° C.

 ▻ Från punktkoagulation, kontroll av diffus blödning, 
vävnadsbuntning till tillförlitlig kärlförsegling

 ▻ En omedelbar hemostas är alltid tillgänglig med 
softCOAG bipolärt läge med sin kraftfulla initiala 
koagulation

 ▻ Använd hemostasen från thermoSECT när det är 
tillämpligt och bli ännu snabbare

 ▻ Greppa, försegla* och dissekera kärl och 
vävnadsbuntar i ett enda arbetsflöde

 ▻ Dissekera känsliga strukturer och vävnader exakt 
eller trubbigt, tack vare den innovativa käftdesignen

*1,6 sek med kärl med 3 mm diameter / 2 sek med kärl med 5 mm diameter

TriSect rapide®

BINDVÄV

LIGAMENT

DISSEKERA IGENOM FETTVÄVNAD 
OCH VÄVNADSBUNTAR

SEPARERA STRUKTURER

SEPARERING AV VÄVNADSPLAN

GÅ IN I VÄVNADSSKIKTETS PLAN

DISSEKERA OCH FÖRSEGLA KÄRL


